EMCOM E&E SRL

Bardar, laloveni MD 6811

Republic of Moldova

IDNO 1011600027451

TVA 6701151 tel.+373 79 30 39 33

Email: emcom.tender@gmail.com
EI.LECTRICAT. POWER ENGINEERING

Anexanr. 7
la Documentatia standard nr.69
din “07” mai 2021

CERERE DE PARTICIPARE

Catre: Agentia Asigurare Resurse si Administrare Patrimoniu Ministerul Apararii
or.Chisindu, sos. Hincesti, 84

Stimati domni,

Ca urmare a anuntului/invitatiei de participare/de preselectie aparut in Buletinul achizitiilor publice
si/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. ocds-b3wdpl-MD-1722605730565 din 02.08.2024,
privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului Lucrari de Securizare a perimetrului
(ingradirea/iluminarea exterioara) a Taberei Militare nr.136, Bacioi, Etapa 3, contract
multianual 2024-2025, anul 2024 - 50%, anul 2025 - 50%, am luat cunostinta de conditiile si de
cerintele expuse in documentatia de atribuire si ne exprimam, prin prezenta, interesul de a participa,
n calitate de ofertant/candidat, neavind obiectii la documentatia de atribuire.

Data completarii 22.08.2024

Cu stima,
Ofertant/candidat Emcom E&E S.R.L

Oprea Emil, in calitate de reprezentant legal, autorizat sa semnez oferta pentru si in numele
Emcom E&E S.R.L

Digitally signed by Oprea Emil
Date: 2024.08.22 11:51:26 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANA
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PROPUNEREA FINANCIARA

Catre Agentia Asigurare Resurse si Administrare Patrimoniu Ministerul Apararii
or.Chisinau, sos. Hincesti, 84

Stimati domni,

1. Examinand documentatia standard pentru elaborarea si prezentarea ofertei, subsemnatii,
Emcom E&E S.R.L ne oferim ca, in conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in
documentatia mentionata, sa executam lucrari privind obiectul Lucrari de Securizare a
perimetrului (ingriadirea/iluminarea exterioara) a Taberei Militare nr.136, Bacioi, Etapa
3, contract multianual 2024-2025, anul 2024 - 50%, anul 2025 - 50% pentru suma fara TVA
de 10 434 534, 46 (zece milioane patru sute treizeci si patru de mii cinci sute treizeci si patru,
46 bani) la care se adauga taxa pe valoarea adaugata in cuantum de 2 086 906,89 (doui
milioane optzeci si sase de mii noui sute sase, 89 bani).

cu executarea lucrarilor in termen de 200 de zile lucratoare,
anul 2024 — 80 de zile/2025 — 120 de zile.

Data 22/08/2024

Oprea Emil, in calitate de reprezentant legal, autorizat sa semnez oferta pentru si in numele
Emcom E&E S.R.L

Digitally signed by Oprea Emil
Date: 2024.08.22 11:51:44 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANA
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Anexanr. 8 la
Documentatia standard nr.69
din “07” mai 2021

DECLARATIE
privind valabilitatea ofertei

Catre Agentia Asigurare Resurse si Administrare Patrimoniu Ministerul Apararii
or.Chisinau, sos. Hincesti, 84

Stimati domni,

Ne angajam sa mentinem oferta valabila, privind Lucriari de Securizare a perimetrului
(ingradirea/iluminarea exterioari) a Taberei Militare nr.136, Bacioi, Etapa 3, contract
multianual 2024-2025, anul 2024 - 50%, anul 2025 - 50%, prin procedura de achizitie Licitatie
deschisa (lucrari), pentru o durata indicata in anuntul de participare, si ea va ramane obligatorie pentru
noi si poate fi acceptata oricand Tnainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Cu stima,

Ofertant/candidat
Emcom E&E S.R.L

Digitally signed by Oprea Emil
Date: 2024.08.22 11:52:02 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANA |
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